全球最大半导体封装设备供应商ASM集团成都研发中心

先进科技（中国）有限公司
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]2017年春季校园招聘简章

一、公司概况
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]先进科技（中国）有限公司ASM Technology (China) Company Ltd.是ASM太平洋科技有限公司ASM Pacific Technology Ltd.（简称ASMPT)下属研发中心，于2008年6月在四川省成都市高新南区成立，总投资额5000万美元，现有高端研发队伍约290人。作为ASMPT全球六大研发中心之一，我公司专业从事与半导体封装设备有关核心技术的研究与开发，现处于高速发展阶段。
ASMPT是全球最大的半导体和发光二极管（LED）行业的集成和封装设备供应商，总部设在新加坡，同时在新加坡、中国香港、中国成都、德国慕尼黑、英国和荷兰等六地拥有研发基地，在中国深圳及惠州、新加坡、马来西亚和德国慕尼黑拥有生产基地，目前ASMPT全球员工超过14000人。ASMPT于1989年在香港上市 (0522.hk), 目前其40.08%的股份由在荷兰阿姆斯特丹和美国纳斯达克上市的晶圆生产设备供应商ASM International N.V. 所持有。
2017年春季，公司将继续在全国进行校园招聘。热诚欢迎各位愿意从事科技研发工作的同学参加我们的校园宣讲会和招聘活动，与我们一起分享职业发展梦想！

二、招聘岗位（工作地点：四川省成都市高新南区）

	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]职位
	专业要求
	学历要求

	应用软件工程师
	计算机/自动化/电子类相关专业
	本科及以上学历

	软件开发工程师
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]计算机/软件相关专业
	本科及以上学历

	系统工程师-数学建模
	数学专业（限）
	硕士及以上学历

	计算机视觉工程师
	数学/计算机科学与技术/信息工程/电子/自动化相关专业
	硕士及以上学历

	系统软件工程师
	计算机信息管理、计算机科学与技术、软件工程相关专业
	本科及以上学历

	自动控制工程师
	自动控制/自动化/应用数学/控制类相关专业
	硕士及以上学历

	电子电气工程师
	电子电气/自动化控制/微电子相关专业
	硕士及以上学历

	机械设计工程师
	机械设计相关专业
	硕士及以上学历

	工艺工程师
	材料/物理相关专业
	硕士及以上学历
（博士生优先考虑）

	软件测试工程师
	计算机/软件/电子相关专业
	本科及以上学历

	可靠性工程师
	机械/电子/机电/可靠性相关专业
	硕士及以上学历

	嵌入式软件工程师
	电子电气及计算机相关专业
	本科及以上学历

	CAD软件开发工程师
	机械工程/机械与电子工程相关专业
	本科及以上学历



三、宣讲会安排
	地区
	学校
	时间
	备注

	四川地区
	四川大学（望江校区）
	2017.3.21-2017.3.24
	具体时间和地点参照学校就业网

	
	电子科技大学(沙河校区)
	
	

	
	西南交通大学（犀浦校区）
	
	

	
	电子科技大学(清水河校区)
	
	

	
	成都信息工程大学
	
	

	
	成都理工大学
	
	

	
	西南科技大学
	
	

	重庆地区
	重庆大学
	2017.3.27-2017.3.29
	具体时间和地点参照学校就业网
宣讲会+现场笔试

	
	西南大学
	
	

	
	重庆邮电大学
	
	



四、应聘流程：

[bookmark: _GoBack]投递简历笔试面试录用（校园招聘）

注：简历需有相关项目或课题描述

五、简历投递方式：

如果有意应聘，请通过以下任何一种方式投递简历：

（1）请登录公司网站招聘主页在线申请。公司网站：www.asmpacific.com 
     路径：首页 事业 职位空缺 中国研发中心（四川成都）
（2）发送个人简历至招聘邮箱：atcrecruit@asmpt.com
     邮件标题用“姓名+申请职位+学历+学校+专业”格式(请严格按照此格式投递)
（3）宣讲会或双选会现场投递简历（应届毕业生推荐使用）
（4）登陆“前程无忧”或“智联招聘”在线投递

公司地址：中国四川省成都市高新南区益州大道中段1239号
联系人：高先生    联系电话：028-62870173、62870171
有关ASM太平洋科技有限公司的更多信息，请查询公司网站：www.asmpacific.com 
期待优秀的您加入ASM 大家庭！
